/? SCKBT-3000
SENTHE '77

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 7209

inklusive Lifter
Abmessungen | 130 x 125 x 149 mm
(BxHxXT) inklusive Lufter

Liifterdrehzahl | 300 (*300) ~ 1400 (10%) upm

Gerauschpegel | 4,0 ~ 28,0 dBA

Luftdurchsatz | 21,96 ~ 113,34 m*/h
12,93 ~ 79,00 CFM

Statischer Druck | 0,07 ~ 1,56 mmH,O
0,69 ~ 15,30 Pa

Kompatibiltitat | Intel® LGA775/1150/1151/
1155/1156/1366

AMD® AM2(+), AM3(+), FM1, |
FM2(+)

————

/
Hybrid Heatpipes

Der Kabuto 3 verwendet ein Hybridsystem, das

ZUBEHOR

2% Push-Pin Intel Halterung, Montageschiene,
AMD Halterung, 2x Schrauben, Warmeleit-

aus zwei 6-mm und drei 8-mm-Heatpipes

besteht. Die aus vernickeltem Kupfer gefertigte . i
paste, Einbauanleitung.

Bodenplatte wurde sorgfaltig an die Heatpipes
angepasst, was einen verbesserten Warme-

transfer und gesteigerte Kiihlleistung ermdglicht. LOGISTISCHE DATEN

EAN 4571225055596
UPC 812623020743

Top-Flow-Design

Der nach unten gerichtete Luftstrom durchflief3t
nicht nur die Kuihllamellen des Kabuto 3, sondern
senkt auch die Temperaturen von Spannungs-
wandlern, Speicherriegeln und sonstige, den
Prozessor-Sockel umgebende, Komponenten.
Hierdurch werden Hitzestaus minimiert und die
Lebensdauer des Mainboards erhoht.

-

Erhohte Kompatibilitat

Die besondere Bauform, sowie die verbesserte
Anordnung und Form der Heatpipes des Kabuto 3
ermoglichen eine Montage auch in kompakten
Gehausen. Gleichzeitig bietet der Freiraum
zwischen Mainboard und Kuhlkérper hervorra-
gende Kompatibilitdt zu hohen Speicherriegeln
oder Spannungswandlern.
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Paketgewicht 1020 g
145 x 208 x 165 mm

Karton Info 8 Stiick /10,2 kg
(BxHxT) 690 x 205 x 425 mm
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